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Rezumat:

Inventia se refera la procedeele de reglare automata a proceselor de depunere galvanochimica a acoperirilor metalice, in par-
ticular a procesului de regenerare a solutiilor de electrolit cu concentratii joase pentru depunerea electrochimica a acoperirilor de Ni-
P, si poate fi utilizata in industria constructoare de masini si aparate, pentru asigurarea conditiilor tehnologiilor fard deseuri sau cu
cantitate redusa a lor in productia electrochimica.

Esenta solutiei tehnice propuse constd in faptul ca in procedeul de reglare automatd a procesului de regenerare a solutiilor de
electroliti cu concentratii joase, pentru depunerea electrochimica a acoperirilor Ni-P, care consta in selectarea probelor de electrolit
filtrandu-1 neintrerupt, controlul concentratiei componentelor, compararea rezultatelor obtinute si dozarea solutiilor corectate de
saruri epuizate, se selecteaza din canalul principal al electrolitului filtrat microcurentii lui pana la si dupa introducerea solutiilor
corectate, folosite in continuare in calitate de control, prima dintre ele dupa control fiind supusa prelucrarii intr-un camp de curenti
cu frecventa inaltd pe un catalizator metalic reticular, microfiltrarii si controlului ulterior, concentratia ionilor de nichel fiind
controlatd in acest caz pe calea masurarii densitatii optice la lungimea de unda 1=632nm. Rezultatul tehnic al solutiei propuse consta
in majorarea exactitatii regldrii procesului depunerii electrochimice a acoperirilor de Ni-P din electroliti cu concentratii joase rapid
epuizabili.
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